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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ダ イ レ ク ト リ ー ド ボ ン デ ィ ン グ 方 式 の 半 導 体 装 置 で あ っ て 、
　 半 導 体 基 板 と 、
　 該 半 導 体 基 板 の 表 面 に 設 け ら れ た 表 面 電 極 と 、
　 該 半 導 体 基 板 の 表 面 に 該 表 面 電 極 に 沿 っ て 設 け ら れ た ゲ ー ト 配 線 と 、
　 該 表 面 電 極 の 上 に 設 け ら れ た 金 属 膜 と 、
　 該 金 属 膜 の 上 に 取 り 付 け ら れ た リ ー ド 端 子 と を 含 み 、
　 該 ゲ ー ト 配 線 が ポ リ イ ミ ド 膜 に 覆 わ れ 、 該 金 属 膜 が 該 ポ リ イ ミ ド 膜 の 上 ま で 延 在 し た こ
と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 ダ イ レ ク ト リ ー ド ボ ン デ ィ ン グ 方 式 の 半 導 体 装 置 で あ っ て 、
　 半 導 体 基 板 と 、
　 該 半 導 体 基 板 の 表 面 に 設 け ら れ た 表 面 電 極 と 、
　 該 半 導 体 基 板 の 表 面 に 該 表 面 電 極 に 沿 っ て 設 け ら れ た ゲ ー ト 配 線 と 、
　 該 表 面 電 極 の 上 に 設 け ら れ た 金 属 膜 と 、
　 該 金 属 膜 の 上 に 取 り 付 け ら れ た リ ー ド 端 子 と を 含 み 、
　 該 ゲ ー ト 配 線 が ポ リ イ ミ ド 膜 に 覆 わ れ た こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 半 導 体 基 板 の 表 面 に オ プ シ ョ ン 素 子 が 設 け ら れ 、 該 オ プ シ ョ ン 素 子 も 上 記 ポ リ イ ミ
ド で 覆 わ れ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 上 記 ゲ ー ト と 上 記 ポ リ イ ミ ド 膜 と の 間 に 、 オ ー バ ー コ ー ト 膜 が 設 け ら れ た こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 上 記 ポ リ イ ミ ド 膜 の 膜 厚 が 、 略 １ ０ μ ｍ か ら 略 ５ ０ μ ｍ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ ま た は ２ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
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【 請 求 項 ６ 】
　 上 記 半 導 体 基 板 の 表 面 に 上 記 ゲ ー ト 配 線 に 接 続 さ れ た ゲ ー ト 電 極 が 設 け ら れ 、 該 ゲ ー ト
電 極 上 に 設 け ら れ た 金 属 膜 に リ ー ド 端 子 が 取 り 付 け ら れ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た
は ２ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 上 記 金 属 膜 が 、 蒸 着 法 、 ス パ ッ タ 法 、 お よ び メ ッ キ 法 か ら 選 択 さ れ る 一 の 方 法 で 形 成 さ
れ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 上 記 半 導 体 基 板 の 裏 面 に 裏 面 電 極 が 設 け ら れ 、 上 記 表 面 電 極 と 該 裏 面 電 極 と の 間 を 流 れ
る 電 流 が 、 上 記 ゲ ー ト 配 線 で 制 御 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 半 導
体 装 置 。
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